

　
第15回半導体設備・材料・コア部品展示会

（CSEAC 2027）
KIP大連事務所ブース共同出展企業募集のご案内
大連•神奈川経済貿易事務所（KIP大連事務所）は、県内企業の中国ビジネス支援の一環として、中国・蘇州で開催される「第15回半導体設備・材料・コア部品展示会(CSEAC)」への出展企業を募集します。

本展示会は、半導体関連の設備・材料・コア部品等などを対象とする展示会で、展示会場にKIP大連事務所ブースを設置する形式で実施するものです。

中国における販路開拓の機会であることに加えて、KIP大連事務所ブースへの共同出展となることで、通常の出展価格よりも費用を抑えての出展が可能です。
１ 展示会名称

「第15回半導体設備・材料・コア部品展示会(CSEAC)」 

２ 会期

2027年9月１日（水）～9月３日（金）

3 会場

蘇州国際博覧中心（江苏省苏州工业园区苏州大道东688号）
４ 募集数

募集枠上限４社
※先着順に申込を受け付けます。募集期間中であっても定数に達し次第、締め切ります。
　申込をしたとしても、キャンセル待ちとなる場合もございますのでご了承ください。

５ 出展条件

(1) 神奈川県内に本社または事業所を有する中小企業であること。

　　※中小企業とは、「中小企業支援法」第２条第１項第１号から第３号までに規定された要件に該当する企業のこと。みなし大企業は対象にならない。
(2) 出展内容は半導体関連の設備・材料・コア部品等に関連するものであること。

(3) 中国渡航に関わる諸準備は、出展企業にて対応すること。

　　※2024年11月30日により日本人に対する観光やビジネスなどでの30日以内の滞在ビザが免除されています。

(4) 展示会期間を通じて、自社ブースに担当者を配置すること。（日中通訳が必要な場合は、出展企業負担となります）

(5) 出展条件・留意事項及び今後、主催者が発表する出展者規定や申出事項に賛同すること。
(6) 事業終了後、概ね３年間の成果報告に協力いただけること。

(7) 下記「出展料に含まれる経費」の内訳を除く全ての備品や装飾品、通訳費、航空賃等の交通費、現地滞在費等は出展企業負担となることを了承いただけること。

(8) 出展申込後、企業の都合による辞退をしないこと。（企業都合による辞退の場合でも、出展料はお支払いいただきます）
(9) 反社会的勢力など、社会的に非難されるべきものとの関係を有することが認められる企業については出展の決定を取消すことがあります。
(10) 令和９年度予算が、当財団の評議員会で決議されなかった場合には出展を中止する場合があります。
６ 出展料に含まれる経費

・小間企画；18㎡（６m×３m）を全出展者にて共同利用します。
原則として、受付台のみを各社専有スペースとし、その他のスペースは共同利用スペースとします。

（各社専有物）
・受付台（上面500×1000）×1台

・社名板1社×1枚

・椅子×１脚
※必要な設備は個別に調整することが可能です。
（共同利用物）※現時点での予定です。変更となる場合があります。
・コンセント２～３タップ（各社；コンセント口×２個以上）
※PCやモニター等、家電レベルの電圧を想定(必要な設備は個別に調整可)
・ゴミ箱×２個
・壁面；パネル（１枚：高さ2,300×横幅950）×12枚
※出展各社にて共同利用

・商談スペース２セット
・床：カーペット仕様
・ライト：８個（18㎡全体で）
  ＜ブースのイメージ＞
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　＜出展会場（予定）＞
　　　（展示会場２階：B３会場）
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７ 出展料

・10,200元（４社の場合）～13,600元（３社の場合）
※出展者数により変動します。

※出展決定後、主催者より請求書をお送りしますので、指定された振込先にお支払いください。別途必要となる振込手数料等の各種手数料は出展企業のご負担にてお願いいたします。
　実際の支払い時期は2027年４月以降になります。
８ 出展位置および各社受付台の位置について
　出展位置および小間位置は、主催者事務局にて決定しますので、あらかじめご了承ください。
後日、会場レイアウト図面等をご連絡いたします。
９ 申込方法

この出展企業募集のご案内をお読みいただき、共同出展申込書（別紙）に必要事項を明記の上、dalian@kipc.or.jpまでメールにてお申込みください。
※本共同出展企画は３社以上の申し込みがあった場合に催行されます。３社に満たない場合には催行されませんのでご了承ください。
10 申込期日
2026年10月22日（木）17時00分まで（日本時間）

11 申込以降の流れ（目安）
〇2026年10月下旬・・・契約締結（主催者が大連事務所及び各県内企業と個々に契約）※調整中
〇2027年４月中旬頃・・・出展費用振込〆切

〇2027年９月１日～９月３日・・・展示会期
12 出展規模（2026年実績）
出展者：1,400社　来場者：約13万人
参考URL：https://www.cseac.org.cn/cn
13 留意事項
・当展示会主催者の判断により展示会そのものが中止や延期、オンラインに変更となる場合もございます。その際に生じうる、主催者からの出展費用の返還及び各出展者が手配した航空券等の交通費のキャンセル費用等について、公益財団法人神奈川産業振興センター及び同センター大連・神奈川経済貿易事務所は一切の責任を負いません。
　・当展示会での出展に関わる商談等により、出展企業各社に不利益が生じた場合、公益財団法人神奈川産業振興センター及び同センター大連・神奈川経済貿易事務所は一切の責任を負いません。
・当企画は１つの出展スペースを複数社で共同利用します。各社譲り合って利用してください。また、不測の事態が生じた場合には主催者または大連・神奈川経済貿易事務所の指示に従ってください。
・申込ができる数は県内企業1法人あたり1ブース（受付台）となります。
・記載いただいた申込書は出展主催者及び出展主催者が紹介する中国企業へ公開させていた

だきます。
〇別紙「共同出展申込書」を下記問合せ先のdalian@kipc.or.jpまでメールでのお申込みをお願いいたします。
問合せ先　
大連・神奈川経済貿易事務所（公益財団法人神奈川産業振興センター 大連事務所）
担当：大司、叢
Mail: dalian@kipc.or.jp  TEL:（＋86）411‐8230‐1906
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